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Kosteneffiziente Hausung für IR-Emitter 
(KHIS)

ANWENDUNG

Bei MEMS-IR-Emittern muss das Package mehrere 
essenzielle Funktionen erfüllen, wie z.B. Dichtheit, 
optische Filterung oder Fenster, Wärmeableitung 
sowie einfache Integrationsmöglichkeit in 
Schaltungen und elektronische Sensorsysteme.

Eine neuartige, skalierbare Gehäuseplattform für 
MEMS-IR-Emitter realisiert SMD-kompatibles 
Package auf herkömmlichen FR4-Leiterkarten-
material sowie auch auf keramischen Trägern 
(LTCC). Das Layout ist flexibel an verschiedene 
Chipgrößen anpassbar.

DEMONSTRATOREN

SPEKTRUM UND DYNAMIK AUF LTCC-
TRÄGER

Die beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden im 

Forschungsprojekt „Kosteneffiziente Hausung für IR-Emitter“ (KHIS) durch 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.
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